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暑期實習 (DNA 暑期實習積因計畫)

親身體驗、驗證所學、學用合一、一展長才

D 自我發展
evelopment

1. 專屬的實習計畫，讓實習充滿挑戰
2. 實際瞭解工作環境，體驗工作樣貌

N 航向未來
avigate

1. 好夥伴Buddy制度
2. 有機會與海外實習生互動，拓展視野

預聘門票
dvance offer

1. 表現優異者，可獲得預聘門票A

學生須知

• 期間： 7~8月

• 對象：半導體領域學生

敬請關注 FB 粉專

「加入台積 共創奇蹟」

不錯過任何最新消息

Serial number: 202602251801-19588294
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台積電 最新徵才/實習資訊 (FB粉專)
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台積電 最新徵才/實習資訊 (www.tsmc.com)

Serial number: 202602251801-19588294



Unleash Innovation職務背景參考表
●高度相關科系 〇部分相關科系

職務/科系 電機電子 物理光電
材料

化學化工
機械控制 資工資管 數學統計 其它工程 商業工管

研
究
發
展

1-1  研究發展工程師(R&D) (含製程整合、製程、設備) ● ● ● ● 〇 〇

1-2  設計暨技術平台工程師(DTP) ● ●

1-3  特殊技術工程師(Specialty) ● ● ● ● 〇

1-4 Integrated Interconnect & Packaging, IIP工程師 ● ● ● 〇

營
運
技
術

2-1  製程整合工程師(PIE) ● ● ● 〇 〇 〇 〇

2-2  製程工程師(Process Engineering) ● ● 〇 〇 〇 〇

2-3  設備工程師(EQ) ● 〇 〇 ● ● ●

2-4  智慧製造工程師(IMC/MFG) 〇 〇 〇 ● ● ● ● ●

2-5  廠務工程師(FAC) ● 〇 ● ● 〇 ●

2-6  產品工程師(Product Engineering) ● ● ● 〇 ● 〇

2-7  先進封裝營運工程師(Advanced Packaging) ● ● ● 〇 〇 ● 〇

2-8  品質暨可靠性工程師(Q&R) ● ● ● 〇 〇 〇

策
略
暨
支
援

3-1  資訊技術工程師(IT) 〇 〇 ● ● 〇 〇

3-2  企業規劃(CPO) ● 〇 ● ●

3-3  資材管理(MM) ● ● 〇 〇 〇

3-4  人力資源(HR) 〇 ●

3-5  財務會計與風險管理(FIN) ●
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Unleash Innovation

半導體跨域學習資源 - 半導體學程

台灣積體電路製造股份有限公司
台灣人力資源營運處 / 人才招募部
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半導體學程(最低須修畢 11 門科目；至少 5 門必修)

必修 選修(必修可抵選修)

1 電磁學一 11 工程數學(微分方程) 1 電子學二 14 顯微鏡理論與實務 27 流體力學

2 電磁學二 12 工程數學(線性代數) 2 元件量測 15 (表面電子)光譜學 28 化學反應與電化學

3 電子學一 13 量子物理與應用 3 半導體能帶模擬 16 材料分析檢測 29 半導體智慧製造概論

4 半導體元件物理 14 近代物理 4 記憶體 17 材料科學概論 30 高科技廠房

5 新型半導體元件 15 電路學 5 磁性材料 18 材料科學進階 31 系統整合暨異質封裝

6 固態物理 16 實驗設計與統計應用 6 奈米電子導論 19 電子材料 32 機器製造與控制系統

7 進階固態物理 17 光學 7 矽光子學 20 材料成長 33 機器學習

8 半導體製程 18 信號與系統 8 量子計算與資訊 21 高分子材料 34 薄膜材料

9 先進積體電路工程 19 資料科學 9 自旋電子學 22 金屬材料 35 虛實製造與精密系統

10 普通物理學甲(下) 20 數值分析 10 壓電材料 23 計算材料力學 36 半導體實務@tsmc

11 微機電系統 24 熱力學

12 積體電路設計 25 熱傳導

13 繞射原理 26 輸送現象

必修 選修 (必修可抵選修)

1 電磁學一 11 微分方程 1 電子學二 14 顯微鏡理論與實務 27 流體力學

2 電磁學二 12 線性代數 2 元件量測 15 光譜學 28 化學反應與電化學

3 電子學一 13 量子物理與應用 3 半導體能帶模擬 16 材料分析檢測 29 半導體智慧製造概論

4 半導體元件物理 14 近代物理 4 記憶體 17 材料科學概論 30 高科技廠房

5 新型半導體元件 15 電路學 5 磁性材料 18 材料科學進階 31 系統整合暨異質封裝

6 固態物理 16 實驗設計與統計應用 6 奈米電子導論 19 電子材料 32 機器製造與控制系統

7 進階固態物理 17 光學 7 矽光子學 20 材料成長 33 機器學習

8 半導體製程 18 信號與系統 8 量子計算與資訊 21 高分子材料 34 薄膜材料

9 先進積體電路工程 19 資料科學 9 自旋電子學 22 金屬材料 35 虛實製造與精密系統

10 普通物理學甲(下) 20 數值分析 10 壓電材料 23 計算材料力學 36 半導體實務@tsmc

11 微機電系統 24 熱力學

12 積體電路設計 25 熱傳導

13 繞射原理 26 輸送現象
Serial number: 202602251801-19588294
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半導體學程

2

選課
• 查看「科目對照表」
• 登入校內選課系統

3

抽獎
• 累積學習點數
• 寒、暑假參加抽獎

4

參訓
• 參訪台積廠區
• 完成半導體實務課程

5

證書
• 提交採認抵免
• 提交修畢審查
• 申請修畢證書

1

報名
• 搜尋「半導體學程」
• 選擇學校
• 選擇學程
• 註冊帳號

6

就業
• 符合指定條件，
可獲學程獎勵金

鼓勵同學修習校內半導體相關課程，增進半導體領域人才質與量

Serial number: 202602251801-19588294



Unleash Innovation

TSMC, Ltd© 82026 TSMC Property

學校名稱 學程名稱

查看詳情

(113學年度起適用)

Serial number: 202602251801-19588294
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提早報名 + 持續學習
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到台積新人訓練中心(NTC)  報名學程是 必要條件

Serial number: 202602251801-19588294
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半導體領域人才

01 02

0306

0405
品格

Character

判斷力
Judgment

自動自發 
Initiative

毅力
Perseverance

創新 
Innovation

韌性
Resilience

Core

Competencies

Serial number: 202602251801-19588294
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問題與交流

半導體學程官方網站

Serial number: 202602251801-19588294
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